MASAUST( YAPAY ZEKA HESAPLAMA VE GELISTIRME BiRiMi 2 ADET + BAGLANTI KABLOSU 1 ADET
TEKNiK SARTNAMESi

1. GENEL OZELLIKLER

1.1.Teklif edilecek cihaz; derin 6grenme, biiyiik dil modelleri (LLM) gikarimi, veri bilimi ve
akademik arastirma simulasyonlari igin optimize edilmis, kompakt form faktériine sahip
bir yapay zeka islem birimi olmalidr.

1.2.Cihaz, masaiistii kullanimina uygun, disik gig tiiketimli ve ofis ortaminda ¢ahsmaya
musait sessiz sogutma sistemine sahip olmalidir.

2. HESAPLAMA UNITESININ TEKNiIK DONANIM GEREKSINIMLERi

2.1.Mimari Yapi: Cihaz, 2025 yili ve sonrasi teknolojilere dayali, GPU ve CPU birimlerini tek
bir paket icerisinde barindiran, distik gecikmeli ve yiiksek hizli "Superchip" veya muadili
bir hesaplama mimarisine sahip olmahdir.

2.2. Hesaplama Kapasitesi: Cihaz, yeni nesil diisiik hassasiyetli veri tiplerinde (FP4 veya
muadili) asgari 1 PetaFLOP teorik Al hesaplama performansi sunmalidir.

2.3. GPU Ozellikleri: Donanimsal olarak en az 5. nesil Tensor gekirdeklerini ve gercek zamanl
Isin izleme (Ray Tracing) birimlerini desteklemelidir.

2.4. Bellek Kapasitesi: Cihaz {izerinde en az 128 GB kapasiteli, CPU ve GPU birimleri
tarafindan ortaklasa erisilebilen (Unified/Birlesik Bellek) yiiksek hizli LPDDR5x veya daha
ustl bellek bulunmalidir.

2.5. Bellek Bant Genigligi: Veri yolu hizi ve bellek bant genigligi asgari 270 GB/s degerinde
olmahdir.

2.6. Depolama Birimi: Cihaz, en az 4 TB kapasiteli, PCI Express Gen 5 NVMe M.2
standartlarinda, yiiksek okuma/yazma hizlarina sahip, "Self-Encryption" (Kendinden
Sifrelemeli) 6zellikli SSD siirticii barindirmalidir.

2.7. Ag Baglantilani: Cihaz lizerinde en az 1 adet 10 GbE (RJ-45) kablolu ag portu bulunmals;
Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 kablosuz baglanti standartlarini desteklemelidir.

2.8. Giris ve Cikiglar: Cihaz iizerinde en az 4 adet yuksek hizli veri ve giic iletimini destekleyen
USB Type-C portu ve en az 1 adet dijital gériintii ¢ikisi (HDMI 2.1a veya DisplayPort 2.1)
yer almalidir.

2.9. Enerji Verimliligi: Cihazin tam yiik altindaki toplam gug tiketimi (TDP) 240W degerini
kesinlikle asmamalidir. Teklif edilecek cihaz, Turkiye sebeke standartlari olan 220V
(*%10) AC, 50Hz giris gerilimi ile tam uyumlu calismalidir. Gug kaynaklari genis aralikh
(Auto-ranging, 100-240V AC) giris destegine sahip olmali ve her bir gii¢ kaynagi icin
orijinal gui¢ kablosu cihazla birlikte teslim edilmelidir.

3. BAGLANTI KABLOSUNUN TEKNiK DONANIM GEREKSINiMLERi

3.1.Baglanti Tipi ve Amaci: iki adet yapay zeka hesaplama Unitesini yiiksek performansl bir
kime (cluster) mimarisinde es zamanli ¢alistirmak ve iiniteler arasi dogrudan bellek
erisimine (RDMA) olanak tanimak amaciyla, cihazlarla tam uyumlu en az 1 (bir) adet
yuksek hizh veri baglanti kablosu teslim edilmelidir.

3.2.Bant Genisligi ve Form Faktérii: Kablo, devasa veri setlerinin aktarimi ve dagitik model
¢ikarimi (inference) islemlerinde higbir iletisim darbogazi yaratmamak adina en az 200
Gbps bant genisligini desteklemelidir. Baglanti uglari QSFP56 (Quad Small Form-factor
Pluggable) form faktériinde veya teklif edilen sistemin giincel yuksek hizliiletisim
topolojisine tam denk standartta olmalidir.
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3.3.Kablo Yapisi ve iletisim Protokolii: iki hesaplama iinitesi arasi kayipsiz ve diisiik gecikmeli
(low-latency) haberlesme saglanabilmesi icin kablo, Dogrudan Baglantili Bakir (Direct
Attach Copper - DAC) yapisinda donanimsal butiinliige sahip olmali ve 200G yiiksek hizl
Ethernet iletisim protokollerini yerlesik olarak desteklemelidir.

3.4.Uzunluk ve Konumlandirma: Cihazlarin ¢alisma ortaminda yan yana veya iist iiste
ergonomik ve giivenli bir sekilde konumlandiriimasina olanak taniyacak esneklikte olmali;
veri iletimindeki sinyal kayiplarini sifirda tutmak amaciyla kablo uzunlugu en fazla 2 (iki)
metre olmalidir.

YAZILIM, UYUMLULUK VE PERFORMANS

4.1. Cihaz, endustri standardi olan yapay zeka kitiiphaneleri (PyTorch, TensorFlow, JAX,
CUDA-X) ve modern konteyner teknolojileri (Docker, Apptainer, NGC) ile tam uyumlu
¢alismalidir.

4.2. Cihazin mimarisi, 200 milyar parametreye sahip biyiik dil modellerinin (LLM) ¢ikarim
(inference) stireglerini yerel olarak gerceklestirebilecek kapasitede olmalidir.

4.3. isletim sistemi olarak, yapay zeka is yUkleri icin optimize edilmis Linux tabanlh bir dagitim
ve gerekli striicli paketleri cihazla birlikte saglanmalidir.

4.4. Sistemin donanim ve kiimeleme (cluster) altyapisinin yonetimi ile yapay zeka yazilim
platformlarinin kullanimi igin ihtiyag duyulan tiim isletim sistemi ve platform lisanslari
donanimla birlikte temin edilmeli, cihaza tanimlanmis/6n yiikli ve kullanima hazir sekilde
teslim edilmelidir.

GARANTI, KURULUM VE DESTEK

5.1.Teklif edilen tim donanimlar fabrikasyon ve montaj hatalarina karsi en az 2 (iki) yil
sureyle yedek parga ve iscilik dahil yerinde veya yetkili servis garantisi altinda olmalidir.

5.2. Yiklenici firma, cihazin tniversite tarafindan belirlenen lokasyonda kurulumunu yapmali
ve sistemin calisir vaziyette oldugunu test ederek teslim etmelidir.

5.3.Cihazla ilgili yazihm giincellemeleri ve giivenlik yamalari garanti siiresi boyunca uretici
portal tizerinden Ucretsiz olarak saglanmalidir.
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